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Vertiv erweitert sein Flüssigkeitskühlungsportfolio in der EMEA-Region, um die Einführung 

von KI-fähigen Rechenzentren zu beschleunigen 

 

Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds werden auf dem 

Datacloud Global Congress vorgestellt 

 

München, 26. Mai 2026 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale 

Infrastrukturen, gibt die Erweiterung seiner durchgängigen thermischen Kette durch die Verfügbarkeit der 

Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und der Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds in Europa, dem Nahen 

Osten und Afrika (EMEA) bekannt. Diese Flüssigkeitskühltechnologien unterstützen die wachsenden 

Anforderungen von KI und hochdichter Rechenleistung der nächsten Generation, um Kunden dabei zu helfen, 

hochdichte Infrastruktur schneller bereitzustellen und effizienter zu betreiben.  

Die Vertiv CoolChip-Familie ist ein zentraler Baustein der thermischen Kette von Vertiv, einem End-to-End-

Portfolio, das Direktkühlung, Immersionskühlung, Rückwand-Wärmetauscher, Kühlmittelverteilung, 

Wärmeabfuhr, intelligente Steuerungen und Lebenszyklus-Services in einem einzigen, einheitlichen 

Wärmemanagementsystem vereint.  

Die neu angekündigten Lösungen werden auf dem Datacloud Global Congress in Cannes (1.- 4. Juni) zu sehen 

sein, wo Vertiv als Patron-Sponsor teilnimmt und seine neuesten Technologien am Stand Nr. 123 präsentiert. 

„Das rasante Wachstum der KI-Workloads führt zu einem grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie 

Rechenzentren konzipiert, gekühlt, mit Strom versorgt und betrieben werden“, sagte Paul Ryan, Präsident für 

EMEA bei Vertiv. „Auf dem Datacloud Global Congress zeigen wir, wie Vertiv sein End-to-End-Portfolio erweitert 

und dabei Lösungen für hohe Leistungsdichte, Flüssigkeitskühlung, Wärmeabfuhr, intelligente Steuerungen 

und Lebenszyklus-Services kombiniert, um Kunden dabei zu unterstützen, KI-fähige Infrastruktur schneller 

bereitzustellen und langfristig effizienter zu betreiben.“ 

Als entscheidendes Glied in der thermischen Kette von Vertiv ist die Vertiv CoolChip CDU 2300 eine Flüssig-

Flüssig-Kühlmittelverteilungseinheit, die 2,3 MW Kühlleistung auf kompakter Stellfläche liefert und damit eines 

der höchsten Leistungs-Flächen-Verhältnisse auf dem Markt bietet. Sein kleineres Gehäuse ermöglicht eine 

flexible Aufstellung, beispielsweise in der Reihe oder in angrenzenden technischen Bereichen, und hilft 

Betreibern so, den Platzbedarf sowie die Anzahl der benötigten CDUs in groß angelegten, hochdichten 

Installationen zu reduzieren. 

Vertiv™ CoolChip CDU-Systeme decken einen Leistungsbereich von 100 kW bis 2,3 MW ab und unterstützen 

sowohl die direkte Flüssigkeitskühlung der Chips als auch Wärmetauscher an der Rückwand. Der integrierte 

Vertiv™ CoolChip CDU-Controller ermöglicht die Anpassung von Temperatur und Durchfluss an die 

Arbeitslastanforderungen, während Funktionen wie Redundanz, Kommunikation zwischen den Einheiten und 

Fernüberwachung dazu beitragen, die Systemverfügbarkeit zu verbessern und den Betrieb zu vereinfachen. 

Diese Intelligenz auf Controllerebene ermöglicht es der CDU, in Abstimmung mit anderen Elementen der 

thermischen Kette zu arbeiten, was eine konsistente thermische Leistung über die gesamte Infrastruktur 

hinweg gewährleistet. 

https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/thermal-management/high-density-solutions/vertiv-coolchip-cdu-2300/?utm_source=Datacloud&utm_medium=public-relations&utm_campaign=hpc-ai&utm_term=solutions_CoolChip-CDU_EMEA&utm_content=en_press-release_product-page
https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/thermal-management/high-density-solutions/vertiv-coolchip-fluid-network-4e6deb26/#/models?utm_source=Datacloud&utm_medium=public-relations&utm_campaign=hpc-ai&utm_term=solutions_EMEA&utm_content=en_press-release_product-page
https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-events/events/2026/datacloud-global-congress-awards-2026/
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Als Ergänzung zur CDU innerhalb der thermischen Kettenarchitektur bilden die neuen Vertiv™ CoolChip Fluid 

Network Row Manifolds die physische Verbindungsebene zwischen Kühlmittelverteilereinheiten, Server-

Kühlhardware und Wärmeabfuhrsystemen. Jede Verteilerbaugruppe wird gespült, passiviert, druckgeprüft und 

versiegelt, um höchste Sauberkeit, Korrosionsbeständigkeit und einen leckfreien Betrieb zu gewährleisten. Das 

konfigurierbare Design bietet vollständige Systemkompatibilität für Direct-to-Chip-Kühlung, 

Immersionskühlung und Rückwand-Wärmetauscher und vereinfacht gleichzeitig die Kühlmittelverteilung. Es 

ermöglicht zudem eine schnelle Bereitstellung bei Neubauten oder Nachrüstungen und hilft Betreibern, die 

Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur innerhalb von Wochen statt Monaten zu skalieren.  

Vertiv ergänzt sein Portfolio mit den Vertiv™ Liquid Cooling Services, die Designunterstützung, Installation und 

laufende Wartung umfassen. Dieser Lebenszyklusansatz soll Kunden dabei helfen, die Effizienz zu 

maximieren, die Systemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten und eine konstante Leistung zu gewährleisten, da die 

Flüssigkeitskühlung zu einem integralen Bestandteil des modernen Rechenzentrumsbetriebs wird. 

Vertiv-Experten stehen während des gesamten Datacloud Global Congress am Stand Nr. 123 zur Verfügung, 

um das umfassende Portfolio von Vertiv an Lösungen für Stromversorgung, Kühlung und konvergierte 

Infrastruktur zu besprechen, die für hochdichte, KI-fähige Rechenzentren ausgelegt sind. Weitere Einblicke 

und Ressourcen finden Sie unter Vertiv.com/AI. 

Um einen Termin mit Vertiv-Experten auf dem Datacloud Global Congress zu vereinbaren, klicken Sie hier.  

 

# # # 

 
 
Über Vertiv 
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei 
Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. 
Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie 
kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-
Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in 
mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere 
Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform 
Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese 
Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich 
von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden 
auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, 
darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 
10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und  
dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu 
aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen 
Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. 
 
 
Kontakt 
Sascha Hommer 
PR Director IT 
 

https://www.vertiv.com/en-emea/campaigns/liquid-cooling-services/
https://www.vertiv.com/en-emea/solutions/ai-hub/
https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-insights/events/2026/datacloud-global-congress-awards-2026/
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